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【57】申請專利範圍
1.　一種 LED燈泡，包含有：
一燈殼、一燈頭、至少一設於該燈殼內可全面性有效發光之 LED發光體及一設於該燈頭
內具有氮化鎵電晶體之驅動電路板，其中，該燈殼以可透光之材質製成之中空球體，該

燈頭設於該燈殼一端，且該燈頭具有一端部及一螺紋段以形成供電之正負極，該 LED發
光體將數個沒有反光板之 LED芯片呈鋸齒狀分布排列後，再將各 LED芯片間以導線連
接，再將一正極導電線及一負極導電線與頭尾之 LED芯片連接，之後再以導熱絕緣膠體
封裝，該驅動電路板電性連接該 LED發光體之正極導電線及負極導電線，且該驅動電路
板之電源正負極輸入部再以導線連接至該燈頭的螺紋段及該端部，利用燈頭連接電源後

經該驅動電路板驅動該 LED發光體發光。
2.　如請求項１所述之 LED燈泡，其中，該驅動電路板對應該 LED發光體之一側塗佈一層
散熱膠的隔熱層，該隔熱層周緣會填滿該驅動電路板與該燈頭內壁間之空隙。

圖式簡單說明

第１圖為本創作之結構示意圖。

第 2圖為本創作之全面性發光示意圖。
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